
本栏仅供SEMI填写

公司名称

会员类型 会员编号#

入会日期

SEMI会员所享有的权利包括:

®

SEMI会员申请共分四类:

企业会员 Corporate Membership

合作会员 Associate Membership

联席会员 Allied Membership

附属会员 Affiliate Membership

SEMI会员资格申请表
感谢您申请SEMI 会员。SEMI是一家全球高科技领域的行业协会，服务于微电子与平板显示产业及提供
先进技术的上下游公司。SEMI依托会员公司的实力，汲取各方意见，代表全球行业利益，建立连接全
球市场的纽带、传播实时信息、提供人力方案，促进会员成长及其业务增长。SEMI能使会员公司的需
求得到满足依靠的是及时有效的信息交流。您在本申请表中所提供的信息起着至关重要的作用，有助
于我们同贵公司建立良好关系，开发有价值的活动、产品和服务。由于本申请表所列信息将收录在
SEMI网站的在线会员目录中，所以请您准确并详尽填写。

任何为半导体及相关行业，如平板显示器、微电
子机械系统等行业提供半导体设备、材料、专项
工业支持产品及服务的公司，均可成为企业会
员。包括作为半导体设备一部分的子系统和零
部件的供应商，和半导体及相关行业器件制造中
主要材料的供应商。

任何为行业提供研究、教育、咨询或规范化服务
的公司或组织，均可成为联席会员。如大学、
研究院所、图书馆等机构均属于联席会员。

任何为推动行业环境整体发展提供相关产品及服
务(仅限于半导体行业所使用的设备及材料)的公
司或组织，均可成为附属会员。如杂志出版公
司、货运公司、保险经纪人、财务机构及其从属
产品供应商等均属于这一类会员。

任何从事半导体或相关行业，如平板显示器、微
电子机械系统器件设计、制造、销售或配送的公
司，均可成为合作会员。集成器件制造公司
(lDM)，包括前道和后道(含分包测试和组装)的
芯片代工厂均属于这一类会员。

即时获得半导体方面最新的国家政策
入会时免费获赠SEMl产品
享受出版物、活动及相关产品的价格折扣
参与市场统计项目

列入在线会员目录及会员信息
建立会员网站链接
参与SEMI专业展览及获得优先积分
需要了解更多会员权利，请登陆www.semi.org
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公司信息

________________________________________________________________________________________
您希望公司名称收录在在线会员目录(Online Membership Directory)A-Z字母顺序目录中哪一个字母下面？
              (请在横线上填写该字母)。
例如，The Wagner Company收录在W目录下，显示即Wagner Company, The.

地址  ________________________________________________________________________________________________

市/省/国家/邮政编码  ___________________________________________________________________________________

国家代码/城市代码/公司电话  ______________________________________传真  __________________________________

公司电子邮件域名(例如，@semi.org)  ________________________________网站  __________________________________

中国地区公司最高领导人: 姓名 ____________________________________________________________________________

职位 _____________________________________________ Email _______________________________________________

会员公司性质: 私人所有制 公有制 另一公司的下属子公司

雇员信息：中国境内雇员总数 ______________________________________  全球雇员总数  __________________________

1.  年度行业销售收入
请勾选您公司在半导体、平板显示、微电子机械系统、纳米技术或相关行业年度销售收入的范围。

■初创公司* ■500万美元至2500万美元 ■ l亿至5亿美元 ■ IO亿至25亿美元
■ 0-500万美元 ■2500万美元至l亿美元 ■ 5亿至IO亿美元 ■ 25亿美元以上

*  初创公司：SEMI鼓励初创公司加入成为会员并为符合条件的初创公司设立初创公司会员价格。请联系SEMI中国
办公室获取详情，或致电I.408.943.690I或1.877.746.7788至SEMI全球销售服务部，发送Email至: membership@semi.org

2.  目标市场
请勾选您公司获得收益的主要市场和次要市场。可以多选。

3.  公司管理人员职位或同等职位
A. 首席执行官
姓名  _________________________________________________________________________________________________________

职位  ______________________________________________Email ________________________________________________

B.    总裁
姓名  _________________________________________________________________________________________________________

职位  ______________________________________________Email ________________________________________________

C.   首席财务官，财务副总裁或总监
姓名  _________________________________________________________________________________________________________

职位  ______________________________________________Email ________________________________________________

D.   执行副总裁
姓名  _________________________________________________________________________________________________________

职位  ______________________________________________Email ________________________________________________

E.    生产制造副总裁或总监
姓名  _________________________________________________________________________________________________________

职位  ______________________________________________Email ________________________________________________

F.    工程技术副总裁或总监
姓名  _________________________________________________________________________________________________________

职位  ______________________________________________Email ________________________________________________

G.   市场销售副总裁或总监
姓名  _________________________________________________________________________________________________________

职位  ______________________________________________Email ________________________________________________

■化学工业
■磁盘存储工业
■设备代工

■微电子机械系统
■光子工业
■半导体后段加工

■半导体前段制造
■零部件组装生产商
■晶圆工业

■气体工业
■平板显示工业
■纳米技术

下列信息请用中英文端正填写：

公司名称



主要联系人

会员申请单位需指派一位主要联络人。主要联络人必须了解公司产品，有能力精确选择下页中所出现的半导体产业分类系统(SICS)。
另外，主要联络人有责任及时更新公司信息，并在会员资格到期时办理资格更新事宜。
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姓名  _____________________________________________________________________________________性别  ____________________

职位   _______________________________________________________________________________________________________________

公司  _______________________________________________________________________________________________________________

部门  _______________________________________________________________________________________________________________

地址  _______________________________________________________________________________________________________________

(如与公司信息所列地址不同，请填写)

市/省  ____________________________________________________邮编/国家 ________________________________________________

电话/区号/国家代码  ______________________________________传真  _____________________________________________________

Email _____________________________________________________网站 _____________________________________________________

请填写下列联系人的信息并要求提供其负责领域的相关信息。这些联系人将收到不同于本会员资格申请表的另一信息表格，反映
各自不同的工作领域。

■A. 环境、健康与安全 联系人 无法提供

姓名 ________________________________________________________________________________________________

职位   ____________________________________________Email _______________________________________________

B. 展会 联系人 无法提供

姓名 ________________________________________________________________________________________________

职位   ____________________________________________Email _______________________________________________

C. 平板显示工业 联系人 无法提供

姓名 ________________________________________________________________________________________________

职位   ____________________________________________Email _______________________________________________

D. 政府关系 联系人 无法提供

姓名 ________________________________________________________________________________________________

职位   ____________________________________________Email _______________________________________________

E. 公共关系 联系人 无法提供

姓名 ________________________________________________________________________________________________

职位   ____________________________________________Email _______________________________________________

F. 标淮 联系人 无法提供

姓名 ________________________________________________________________________________________________

职位   ____________________________________________Email _______________________________________________

G. 人力资源 联系人 无法提供

姓名 ________________________________________________________________________________________________

职位   ____________________________________________Email _______________________________________________

H. 次要联系人 无法提供

姓名 ________________________________________________________________________________________________

职位   ____________________________________________Email _______________________________________________

I. 次要联系人 无法提供

姓名 ________________________________________________________________________________________________

职位   ____________________________________________Email _______________________________________________

■

■

下列信息请用中英文端正填写：



子公司
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下列信息请用中英文端正填写：

请列出全部与您公司关联的子公司。全资子公司在会员公司下属公司名单中,他们同样享有会员权利。下列子公司允许与会员
公司存在不同的公司名称，允许提供不同的产品。这些子公司在申请参加SEMI各类展览时可以享受会员资格及优惠待遇。 (如
需要请另附纸填写)

销售代表处
下列信息请用中英文端正填写：

请列出与您公司关联的销售代表处。全资或控股销售代表处享有会员权利。销售代表处通常允许与会员公司存在相同的公司
名称。代理某一地区会员公司产品的代表处或者独立的(非所有)销售办公室不享有会员权利。 (如需要请另附纸填写)

地址

国家/邮编

电话

联系人姓名

职位 全资子公司 是 否

传真

网站Email

1.公司名称

地址

国家/邮编

电话

联系人姓名

职位 全资子公司 是 否

传真

网站Email

2.公司名称

地址

国家/邮编

电话

联系人姓名

职位 全资子公司 是 否

传真

网站Email

3.公司名称

地址

国家/邮编

电话

联系人姓名

职位 全资子公司 是 否

传真

网站Email

4.公司名称

地址

国家/邮编

电话

联系人姓名

职位 全资子公司 是 否

传真

网站Email

1.公司名称

地址

国家/邮编

电话

联系人姓名

职位 全资子公司 是 否

传真

网站Email

2.公司名称

地址

国家/邮编

电话

联系人姓名

职位 全资子公司 是 否

传真

网站Email

3.公司名称

地址

国家/邮编

电话

联系人姓名

职位 全资子公司 是 否

传真

网站Email

4.公司名称



SEMI 行业分类系统 (SICS)
主要产品 请勾选
SEMI行业分类系统用于SEMl在线会员目录。为给潜在客户或者公众提供一个精确的会员产品及服务的相关列表及便于操作的分类搜索
引擎，请您务必仔细选择仅适用于您公司的产品类别。

如果您无法确定种类归属，请访问SEMI网站www.semi.org

产品或服务描述

请您最确切地描述您公司所提供的产品及服务。由于这些描述会在SEMl网站会员在线目录中作为查询词条的来源，所以请您使用
关键词来进行描述。

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

器件生产制造商

设备制造商

010-00 □ 半导体生产制造商(包括贸易公司或垄断性的
生产商、国际财团和研发机构) 

011-00 □ 晶片代工生产服务──晶片工艺或MEMS
012-00 □ 其他代工生产服务
012-01 □ 代工生产服务──封装；组装；测试-后端
012-07 □ 代工生产服务──元件组装；部件
012-11 □ 代工生产服务──平板显示器
012-13 □ 代工生产服务──太阳能电池；光电产品

013-00
□
委托外代工及lC设计

014-00
□
微电子机械系统(MEMS)；微机械

015-00

□

平板显示器(FPD)；液晶显示器(LCD)

016-00

□

光电子学；光子学；光电产品

017-00
□
分立器件；无源器件

□

□
□

□

□
□
□
□

□
□

□

□

□

□

□
□

□
□
□
□
□

□
□

□

□

□

□
□

背面研磨；切片；打磨；抛光设备
焊球摆放；粘贴系统
基底承载系统
清洁；组装和封装中用到的清洗设备
切割和削减设备；修整和成形设备
修边；打浇口设备
器件处理；运送系统
分块；锯线；划片；分选设备
芯片键合；粘贴设备
芯片移出设备
芯片分类；挑拣和摆放；芯片倒装摆放系统
点胶设备

封装设备

平板显示器设备

021-01
021-04
021-07
021-10
021-13
021-16
021-19
021-22
021-25
021-28
021-31
021-34

021-38
021-40
021-43
021-46

021-49
021-52
021-55
021-58
021-64
021-63
021-70
021-73
021-76

021-78
021-79
021-82
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热膜压印系统
引线的最终处理；校直设备
引线框架成带系统
晶圆级封装的平面印刷系统；隆起焊盘形成；
三维互连校淮系统
打标记；刻印；加标设备
成形；封装以及解封设备
封装处理；传送设备
封装模拟；特征描述设备
印刷设备；丝网印刷；对齐以及膜带印刷
为器件封装进行电镀；电化学镀膜
可编程只读存储器PROM；存储器编程设备
焊接回流；焊接以及铜焊设备
载带自动键合(TAB)；凸点载带自动键合(BTAB)
设备
晶圆级的键合设备
晶园黏片机；载带设备
引线键合设备

□
□

□

□
□

022-10
022-01
022-07
022-25
022-26

□022-28
□022-04
□022-37

配向膜制备设备
阳极氧化设备
彩色图案处理设备
玻璃屑清除设备
用于面板和光电池的激光处理以及切割设备
液晶注入或填充设备
低压等离子喷涂(LPPS)设备
发光层图案形成及腊封设备

（请用中英文各100字端正填写）



022-22 □
022-34 □
022-19 □
022-31 □
022-16 □
022-13 □

023-01 □

023-04 □
023-05 □
023-07 □
023-19 □
023-16 □
023-22 □
023-13 □
023-15 □
023-28 □

023-31 □

023-32 □
023-35 □
023-37 □
023-40 □
023-43 □
023-46 □
023-49 □

023-52 □
023-55 □
023-61 □
023-62 □
023-34 □

023-36 □
023-58 □
023-65 □
023-70 □
023-10 □
023-67 □

□
□
□
□
□
□

024-19 □
024-25 □
024-28 □

024-31 □
024-40 □
024-43 □
024-46 □

024-49 □
024-52 □

024-54 □

024-22 □

024-55 □
024-58 □

025-01 □
025-04 □
025-07 □
025-10 □
025-11 □
025-13 □
025-16 □
025-19 □
025-22 □
025-25 □
025-28 □
025-31 □
025-34 □
025-37 □
025-40 □
025-42 □
025-43 □

□
□
□
□
□
□
□
□

025-44 □
025-46 □
025-49 □

025-50 □
025-52 □
025-55 □
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面板校直、单元封装设备
偏振器吸附系统
研磨设备
划线和裂片设备
密封图案制备系统
衬垫喷射系统

检查和测量设备

工艺设备

声学光谱；化学分析电子光谐学(ESCA)；超声波；
声学显微镜
气流速度计(VA)；湿度和潮度测量
离心分离机
色谱分析仪
测试仪器和多功能测试台
电容-电压(CV)探针系统
缺陷；微粒；凸点以及污染缺陷的检查和复查
芯片检查与修剪
光纤检查设备
薄膜厚度；厚度；均匀性测量；偏振光椭圆率测
量仪

晶片；基底度量；拓扑学；纳米拓扑；平整度测量；
晶格取向

平坦性、凹槽查找系统
密封性检测系统──真空或气体
线宽；临界尺寸(CD)测量
显微镜：原子力显微镜(AFM)
显微镜：共焦扫描显微镜、三维视频显微镜
显微镜：光学显微镜
显微镜：扫描电子显微镜(SEM)；聚焦式离子束
(FIB)；透射电子显微镜(TEM)
层叠覆盖测量
封装裣查；引线扫描设备
平板检查设备
电阻率测量；四探针；薄层电阻
分光计；傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)；衰减全反
射傅立叶变换红外光谱(ATR-FTIR)；俄歇电子能谱
仪(AES)；次级粒子质谱(SIMS)
应力；折射率；反射率和传导率测量
微粒监控；分析仪──气体或液体
热传感；测量和分析
重量测定；精密天平
连线焊接检查；测试
X-射线；X-射线荧光(XRF)；三维X-射线；低能
量X射线光谱系统

焊接凸点成形系统
化学机械抛光(CMP)；电抛光；机械抛光设备
衬底和厂房的清洁；清洗；干燥设备
涂层；显影；光刻胶处理；轨道设备
单晶生长和加工设备
淀积；化学汽相淀积(CVD)；金属有机化学汽相
淀积(MOCVD)；等离子体增强化学汽相淀积
(PECVD)；低压化学汽相淀积(LPCVD)；
原子层汽相淀积(ALD)；根基增强原子层汽相
淀积(REALD)；分子汽相淀积(MVD)

淀积；物理汽相淀积(PVD)；溅射；蒸发设备
生产环境的围护；微环境
外延设备；外延反应器；分子束外延(MBE)；
原子层外延(ALE)
刻蚀；剥离；灰化──干法和湿法设备
离子；电子束铣刻设备
离子注入设备
光刻；曝光；对准 ；直接刻蚀系统；步进光刻机；
扫描设备；微压印
电镀；电化学镀；淀积系统
在玻璃上(SOG)或电介质上(SOD)进行旋涂的
轨道系统
绝缘层上硅(SOI)键合设备；临时键合设备；键
合片分离设备
热处理一扩散；氧化；退火；怏速热退火(RTA)；
怏速热处理(RTP)设备
晶片传输系统；光掩范本或窄节距器件(FPD)
晶圆识别；打标设备

老化系统
老化辅助系统
电路修复；设计修改；冗馀记忆体修复；掩模修复系统
分立元件测试系统
静电敏感装置(ESD)；EMS及闭锁系统
失效分析系统
平板显示器测试；测量；修复设备
功能测试系统
操作器;定位系统
线性测试系统
逻辑测试系统
存储测试系统
光学测试系统
封装测试系统
参数测试系统
印刷电路板；印刷连线板(PCB或PWB)测试和修复
探针设备(包括分析的；电路的；手动的；电子束的；
光学的以及晶圆探针等)
探针卡的维护和分析系统
片上系统(SOC)；混合信号测试系统
环境应力系统──温度；湿度；压力；高度加速寿命
试验(HAST)
测试接触器清洁；调整系统
测试头操控器和集线站
无线；非接触测试系统

切割；钻孔；激光消熔；斜切成角设备
迭片制造；薄片层压设备
修复；重做设备
密封；打包；包装设备
空间仿真；真空室
真空烘干和排气系统
隔振系统
外观；标识；条形码系统

024-01
024-04
024-07
024-10
024-13
024-16

测试设备

通用设备
026-01
026-04
026-13
026-16
026-19
026-25
026-30
026-31



026-34 □
026-37 □

焊接设备
加热；退火；修复系统──熔炉；传送装置；
烘箱；测试室；热处理

纯净气体
稀有；惰性气体
反应剂气体
含硅的气体
其他专用；混合气体

033-07
033-10 □

□

033-28 □
033-31 □
033-34 □

039-00 □ 纳米技术相关材料

027-00 □ 纳米技术相关设备

纳米技术相关设备

薄膜校正材料
滤色器材料
末端封装材料
平板显示器玻璃板
液晶材料
偏光器材料
间隔剂材料

034-01 □
034-04 □
034-07 □
034-10 □
034-13 □
034-16 □
034-19 □

平板显示器材料

掩模和刻线处理产品
空掩模板；玻璃
薄膜；安装夹具
平板或薄膜修复材料
图形转移掩模版；聚合物掩模版；纳米压印模版

035-01 □
035-04 □
035-07 □
035-10 □
035-13 □

掩模版制备材料

化合物半导体衬底(硅上砷化镓；GaN半导体材料；
磷化铟；硅锗等)
金刚石衬底
外延的；外延层；汲杂的；内部汲杂的晶片
砷化镓(GaAs)；蓝宝石衬底
基底；抛光的；具有光亮镜面的硅片
绝缘体上硅结构(SOI)；蓝宝石上硅结构(SOS)；碳化硅
应力硅；特殊加工基片
太阳能电池衬底；单晶硅(c--Si)；薄膜
测试；硅片监控；回收品或原始品
微电子机械系统MEMS用薄的或厚的衬底

037-01 □

037-02 □
037-13 □
037-04 □
037-19 □
037-09 □
037-22 □
037-16 □
037-20 □
037-25 □

衬底材料

化学机械抛光(CMP)；研磨；磨光；抛光；
研磨剂材料
淀积源
工艺处理室组件；石墨；碳纤维 (CFC)；热解
氮化硼(PBN)
晶锭
光掩模；成品或仅制得图案的掩模
电镀材料
等离子体；离子源
多晶矽或颗粒状多晶硅；单晶生长材料
石英器皿(碳化硅，熔融的石英瑕璃，蓝宝石)，
陶瓷和氧化物陶瓷固定物

036-01 □

036-04 □
036-07 □

036-10 □
036-13 □
036-16 □
036-19 □
036-22 □
036-25 □

工艺材料

徼电子机械系统(MEMS)设备
高深度反应离子刻蚀(DNE);干法刻蚀
双面光刻设备
晶圆级键含设备

028-00 □
028-01 □
028-05 □
028-09 □

微电子机械系统(MEMS)设备

粘合剂；环氧树脂；芯片粘附混合物；底部填充
材料；导电的和不导电的材料
键合；互连线材料──导线；带状线缆；载带；
剪力和工具
介面导热材料；热沉
引线框和引线头；蚀刻；模压制品
标记墨水
成形；封装；陶瓷；树脂材料
封装基座；层压； 薄膜制品
封装；陶瓷以及其他高温化合物
封装；塑料
预制品；盖子
印刷电路板 (PCB)；印刷线路板 (PWB)
(包括 层压的；多层的；陶瓷的；高温电路板)
印刷掩模版；掩模
划线工具；线锯或划片刀及附件
焊料；焊球和其他焊接材料
载带自动焊接(TAB)附件
厚膜粘贴；材料
薄膜；介电薄膜材料

031-01 □

031-04 □

031-12 □
031-13 □
031-16 □
031-19 □
031-22 □
031-25 □
031-28 □
031-31 □
031-34 □

031-37 □
031-40 □
031-43 □
031-49 □
031-52 □
031-55 □

封装材料

酸; 腐蚀剂
缓冲液；碱金属；基团
清洁用化学制剂；溶剂；去胶剂
去离子水；UP水
搀杂剂；液体或固体
光刻胶；显影剂和辅助试剂(包括附着力促进剂
(HMDS)；基料；抗反射涂层(ARC)；底部抗反
射涂层(BARC)；顶部抗反射涂层(TARC)
玻璃材料上旋涂
固体
表面保护材料；涂层
其他专用化学试剂 

032-01 □
032-04 □
032-07 □
032-10 □
032-13 □
032-19 □

032-22 □
032-25 □
032-31 □
032-28 □

化学和固体材料

分析仪器混合物
搀杂气体
环境承诺混合物
刻蚀气体
可燃气体
激光气体混合物

033-13 □
033-16 □
033-19 □
033-22 □
033-04 □
033-25 □

气态材料

材料生产商

老化板；性能评估板 (包括低、高温陶瓷)
探针卡；被测器件板和其他的探测附件(包括陶瓷
和特殊用途探针卡)
测试插槽；接插件和接插件附件
结构电路；测试；热固定

038-16 □
038-01 □

038-13 □
038-28 □

测试材料

纳米技术相关材料
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041-38

子系统、单元或部件
子系统

工厂控制及相关设施
厂房监控和控制系统(FMCS）

组件、部件及附件

□
□
□
□

□ 摄像机──静态；电荷耦合器件CCD；
视频监视器
电脑；控制；通信；数据采集系统
电子管，离子束仪器和离子源
工艺监控系统
曝光；光源──激光；白炽灯；X射线和其他
作为子系统的气体、液体传送板
齿轮减速器；齿轮头；齿轮驱动
处理；传送；装载系统；吊装工具
液压系统
运动控制系统；伺服控制系统及部件
光学；透镜产品；自动聚焦系统
等篱子源；控制；监视；诊断
气动系统；气动旋转轴
供电电源；RF射频发生器；变换器；电子调整
流体泵
真空泵
温度传感；控制；再循环装置；冷却器；热交换器
超声波发生器；感测器和监视系统

轴承；轴环
硅片和其他基片的夹具
电脑附件；外设；升级；服务
连接器；插头；互连；电缆；电线
电子硬体；装置和供电
外壳；机箱
气体过滤器，汲取器，纯化器，催化剂
液体和油的过滤器
扣件；通用硬体
流控元件──阀门；测量计；量表；调节器；质量
流量控制器
衬垫；封铅；O型环；合成橡胶；树脂
发热元件；镀锡卷板；绝缘材料；温度控制；前厅
块以及其他熔炉组件
状态指示灯
光刻用灯管
非光刻用灯，所有类型的紫外灯；发光二极体及其
他用灯
磁性元件；磁头
马达；风扇；电子旋转轴
压电元件
导气管；管形材料；软管；法兰组；连接器；耦合
部件；管道配件
原材料和定制部件；金属
原材料和定制部件；塑料
密封剂；粘合剂；涂层
传感器
真空系统组件和附件(光学监视器；溅射靶夹具；
润滑剂；泵油等)
窗口

041-40 □
041-42 □
041-52 □
041-59 □
041-55 □
041-45 □
041-62 □
041-64 □
041-66 □
041-80 □
041-73 □
041-87 □
041-90 □

045-01 □
045-05 □
045-10 □
045-17 □
045-20 □
045-22 □
045-43 □
045-45 □
045-24 □
045-38 □

045-52 □
045-53 □

045-55 □
045-58 □
045-60 □

045-62 □
045-66 □
045-57 □
045-59 □

045-71 □
045-69 □
045-73 □
045-80 □
045-87 □

045-94 □

051-13 □
051-16 □
051-07 □
051-20 □
051-25 □
051-34 □
051-28 □
051-43 □
051-37 □
051-40 □
051-52 □
051-55 □
051-67 □
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041-10

041-17
041-31
041-27

化学试剂；纯水；流体的处理；储存；供应系统
化学试剂；纯水；流体的监测控制系统
数据采集；建筑控制系统
电力；能源分配
紧急惰况(火警)和安全控制系统
环境；公用设施监视系统
设备接口；通信协议
气体和其他生成系统
气体处理──保存；控制；供应系统
气体监视设备；残馀气体分析；有毒气体条例(TGO)冗量
后勤；楼层监控系统
工艺控制
废物管理；流出物管理系统(流体和气体；废气处理；
洗涤器)

采暧通风与空调(HVAC)，温度，湿度，污染控制
052-19 □
052-22 □
052-46 □

无尘室
污染控制；高效空气过滤器(HEPA)过滤系统
采暖通风与空调系统；温度；湿度控制系统

053-49

□

053-10
053-61
053-65

材料处理系统
□
□
□

运输；材料处理系统
机器人技术；传输系统
静态；静电防治控制
储料器；存储，自动化物料搬运系统

064-10 □
064-16 □
064-18 □

仿真、分析和建模软体
制版软体和仿真
仿真；特征提取；验证软体
统计分析；建模；拥有成本(CoO)软体

063-01 □
063-10 □

设计软体
CAD──电脑自动化设计
EDA──电子设计自动化；电路设计

061-04 □
061-07 □
061-11 □
061-19 □
061-22 □
061-25 □

生产所用软体
CAM或CIM──电脑辅助制造；电脑集成制造
制造执行软体(MES)
工厂自动化；单元控制器软体
生产控制软体
测试程式
成品率管理；工艺控制软体

软体

062-13 □

通讯软体
设备接口；通讯协议



073-34 □
073-37 □
073-40 □

□
□
□

073-43 □

073-46 □
073-49 □
073-52 □

073-55 □
073-58 □

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

074-02 □
074-05 □
074-08 □
074-11 □
074-14 □
074-17 □
074-20 □
074-23 □

074-26 □
074-29 □
074-32 □
074-35 □
074-36 □
074-38 □
074-41 □
074-44 □
074-47 □
074-50 □
074-53 □
074-56 □
074-59 □
074-62 □
074-65 □

082-01
082-40

□
□

______________________________________________

______________________________________________

073-01
073-02
073-04
073-07
073-13
073-16
073-19
073-21
073-22
073-23
073-24
073-25
073-28
073-31

生产服务和咨询
(包括与制造直接相关的服务或咨询)

生产服务

商务服务或咨询
(包括与制造不直接相关的服务或咨询)

协会

生产服务或咨询

烧制老化服务
建筑维护
标准和参考标准
证书；适应性；独立实验室
滤色镜制造
失效分析以及其他的分析服务
淀积服务
刻蚀；剥离；清洁服务
离子注入服务
洗衣服务；超净间服装以及其他服务
光刻及图形设计服务
机械设备购置；制造服务
微机械(钻磨微孔)服务
掩模制造及修复
测量；检查
组件清洗；微污染
电镀；电学抛光；涂层；表面处理
回收服务(蒸发；溅射靶材；贵重金属回收；
废料；真空泵油；硅片回收)
维修；重建；安装设备；维护服务
切割；搭接；研磨；抛光
旧设备；租用的设备；设备折旧，
估价──经纪人；仲介商
晶圆凸点成形服务
焊接；专业焊接服务

协会；工商业
专业学会

081-19 □
081-22 □
081-23 □
081-28 □
081-31 □
081-34 □
081-37 □
081-39 □
081-38 □
081-41 □
081-42 □
081-43 □
081-44 □
081-52 □
081-65 □
081-61 □

专业服务
政府支持；规章；经济开发机构
保险
信息技术；数据处理服务
法律服务
图书馆
市场调研；市场研究机构
市场或销售顾问
操作；管理咨询
人事服务；员工协助；人员招聘；人力资源
资产管理；不动产
公共关系
出版物或杂志；印刷品
购买；采购；材料；供应链管理服务
销售；厂方代表或发行人
贸易展；会议；论坛协调机构
网路运营；设计；互联网咨询；系统集成

083-04 □
083-16 □
083-20 □
083-25 □
083-58 □

金融服务
银行
金融；审计；税务服务
投资者关系
租赁；资产使用
风险资本

084-01 □
084-04 □
084-07 □
084-10 □

分配和后勤
装箱；封装
通关；进出口；货物转运公司
配送，仓库储存，第三方后勤供应商(3PL)
运输；传送装备

085-10 □
085-13 □

教育；研究机构
教育；研究机构 (以营利为目的)；职业培训
教育；研究机构 (非营利性的)；学术界；高校

组装
自动化和机器人技术
电脑辅助设计；电脑辅助制造；电脑集成制造
电路设计；电子设计服务(EDS)；系统级设计(SLD)
超净间；污染控制
环境；健康，安全和危险材料(HazMat)
设备；硬体；生产设计；集成和制造
公用设施；建筑物环境系统设计和监控；可替代
能源解决方案
公用设施设计；建筑结构和形式
厂房；工业控制；应用和自动化
平板显示器(FPD)设计和制造
制造工艺支援和开发
纳米技术知识产权开发；调研
封装的模拟；特性化服务
封装材料；互连；子元件；次级组装设计服务
生产开发；软体设计；生产周期管理
软体编程；软体开发
静态；静电防护ESD测试和控制服务
技术情报；逆向工程
测试
硅片生产线操作和设计
硅片处理
废物控制；处理设计

091-00 □
092-00 □
093-00 □
094-00 □
095-00 □
096-00 □
097-00 □
098-00 □
100-00 □

099 □

产品支援
(包括耗材)

分析标准；校准器
超净间用品供应；清洁用品
器件；晶圆片；显示面板处理生产
家具；存储；橱拒
服装；衣着
实验室仪器和用品
安全设施
工具
电子或显示器用户(包括宇宙航空；国防；汽车；
通讯；网路；电脑；消费类用户等)
其他；请指定

如果您无法确定种类归属，请访问SEMI网站www.semi.org
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For above categories, membership benefits are available to the company, any wholly-owned subsidiaries, and 
all employees.

Special Membership Categories:
 Individual Member  Open to students, retirees, consultants, or any individual interested 
 $160 in SEMI activities

 Student  Those who are enrolled in at least 10 credit hours per term at a recognized 
 $50  college or university are eligible for student membership

 Retired  Those who are retired from the semiconductor, display, MEMS, photovoltaic,  
 $75 or related industries and wish to participate in SEMI

Microelectronics Segment
Corporate Member 
Suppliers of equipment, materials, sub-assemblies, 
components and industry specific support products, 
and services to semiconductor, display, MEMS,  
LED, printed electronics and related industries.

Associate Member 
Companies that design, manufacture, sell, or 
distribute semiconductor devices, flat panel displays, 
and related microelectronics are in this category. 
This includes, but is not limited to, integrated  
device manufacturers (IDMs), foundries, fabless, 
fablite, and IP design houses.

Allied Member 
Organizations that are not-for-profit research,  
education, advocacy, or regulatory services, includ-
ing libraries, consortia, and academic institutions.

Affiliate Member 
Includes companies that provide products and  
services to facilitate development of the ecosystem, 
but are not specific to, or a part of, the equipment 
and materials used in manufacturing. Examples 
include EDA software, publishers, freight forwarders, 
and financial institutions.

Photovoltaic Segment
Corporate Member 
Companies that supply photovoltaic manufacturing 
equipment and materials; turnkey production line 
systems and related sub-assemblies and components 
for PV manufacturing.

Associate Member 
Companies that supply cell, modules, balance  
of systems, or end-users (utilities, residential,  
or commercial).

Allied Member 
Organizations that are not-for-profit research,  
education, advocacy, or regulatory services, including 
libraries, consortia, and academic institutions.

Affiliate Member 
Includes companies that provide products and  
services to facilitate development of the ecosystem  
but are not specific to, or a part of, the equipment  
and materials used in manufacturing. Examples  
include publishers, freight forwarders, and  
financial institutions.

Membership Dues
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* The Corporate Category is the only category that provides leadership opportunities including voting privileges for all 

Corporate members and potential participation on the SEMI Board of Directors.

** A “start-up” company is defined as one which has been in business for less than three years, is not yet profitable, and 

is not publicly traded. For above categories, membership benefits are available to the company, any wholly-owned 

subsidiaries, and all employees.



签名
如果您有任何问题，请联系上述SEMl办公室。
您完整填写会员资格申请表之后，请务必附上您的联络信息及签名，方可生效。
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本栏仅供SEMl填写
核准成为会员类别：

■ 企业会员

■ 合作会员

■ 联席会员

■ 附属会员

核准人：

日期：

■ 请完整填写本会员资格申请表后寄往SEMI中国办公室。

中国  

SEMI China
中国上海浦东新区
张东路1158号1号楼2楼  201203
电话：021-60278500
传真：021-60278511

签名 __________________________________________________________________________________________ _

姓名 __________________________________________________________________________________________ _

职位 __________________________________________________________________________________________ _

电话 __________________________________________________________________________________________ _

Email __________________________________________________________________________________________ _



EUROPE

Brussels
Avenue des Arts 40
Brussels, B-1040 Belgium
Tel: 32.2.289.6490
Fax: 32.2.511.4345
Email: semieurope@semi.org

Moscow
Leningradsky Prospect, 39, Building 14
Moscow, 125167 Russia
Tel: 7.095.931.9647
Fax: 7.095.931.9648
Email: semimoscow@semi.org

NORTH AMERICA

Austin
6034 West Courtyard Drive, Suite 315
Austin,TX 78730 USA
Tel: 1.512.241.4070
Fax: 1.512.345.2801
Email: semiaustin@semi.org

San Jose
3081 Zanker Road
San Jose, CA 95134 USA
Tel: 1.408.943.6900
Fax: 1.408.943.9600
Email: semisanjose@semi.org

Washington D.C.
1401 K Street NW, Suite 601
Washington D.C. 20005 USA
Tel: 1.202.289.0440
Fax: 1.202.289.0441
Email: semidc@semi.org

www.semi.org

SEMI GLOBAL HEADQUARTERS

San Jose
3081 Zanker Road
San Jose, CA 95134 USA
Tel: 1.408.943.6900
Fax: 1.408.428.9600
Email: semihq@semi.org

ASIA

Beijing
18G & H Tower 2, Hua Ao Center
13 Zizhuyuan Road
Haidian District, Beijing 100089 China
Tel: 86.10.51906086
Fax: 86.10.51906087
Email: semichina@semi.org

Hsinchu
14F-1, Empire Commercial Bldg.
295 Kuang-Fu Road, Sec. 2
Hsinchu, 300 Taiwan 
Tel: 886.3.573.3399
Fax: 886.3.573.3355
Email: semitaiwan@semi.org

Seoul
Korea World Trade Tower
4005, 159-1, Samsung-Dong, Kangnam-Ku
Seoul,135-729 Korea
Tel: 82.2.551.3401
Fax: 82.2.551.3406
Email: semikorea@semi.org

Shanghai
Room 2601,Tower 2 Grand Gateway
3 Hongqiao Road, Xuhui District
Shanghai, 200030 China
Tel: 86.21.64485666
Fax: 86.21.64480909
Email: semichina@semi.org

Singapore
9 Temasek Boulevard, 42-03
Suntec City Tower Two
Singapore, 038989 Singapore
Tel: 65.6339.6361
Fax: 65.6339.6637
Email: semisingapore@semi.org

Tokyo
4-7-15 Kudan-Minami
Chiyoda-ku
Tokyo, 102-0074 Japan
Tel: 81.3.3222.5755
Fax: 81.3.3222.5757
Email: semijapan@semi.org

SEMI has offices in every major microelectronics and display
manufacturing region in the world.

Your Gateway to the Global IndustryYour Gateway to the Global Industry

©2006 Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI). All rights reserved. SEMI and semi.org are trademarks or registered trademarks of
Semiconductor Equipment and Materials International in the United States and other countries.All other company and product names are trademarks of
their respective holders.

EUROPE

Brussels
Rue de la Science 14, 1040
Brussels, B-1000, Belgium 
Tel: +32 2 6095334 
Fax: +32 2 4166448 
Email: semieurope@semi.org 

Berlin
Helmholtzstrasse 2-9, Charlottenburg 
10587 Berlin, Germany 
Tel: +49 30 303 080 770 
Email: semieurope@semi.org 

Grenoble
3 parvis Louis Néel 
38054 Grenoble cdx 9, France 
Tel: +33 4 3878 3971
Email: semigrenoble@semi.org 

Moscow
Leningradsky Prospect, 39, Building 14 
Moscow 125167, Russia 
Tel: 7.495.931.9647 
Fax: 7.495.931.9648 
Email: semimoscow@semi.org 

INDIA
DBS House, Suite # 217 
26, Cunningham Road, 
Bangalore 560052 
Tel: 91.80.4050.9200 
Fax: 91.80.4040.711 
msuresh@semi.org

NORTH AMERICA
San Jose
3081 Zanker Road 
San Jose, CA 95134, USA 
Tel: 1.408.943.6900 
Fax: 1.408.943.7913 
Email: semisanjose@semi.org

Washington D.C.
1401 K Street NW, Suite 601 
Washington, D.C. 20005, USA 
Tel: 1.202.289.0440 
Fax: 1.202.289.0441 
Email:semidc@semi.org

www.semi.org

SEMI GLOBAL HEADQUARTERS

San Jose
3081 Zanker Road
San Jose, CA 95134, USA
Tel: 1.408.943.6900
Fax: 1.408.428.9600
Email: semihq@semi.org

ASIA

Beijing
18G & H Tower 2, Hua Ao Center
13 Zizhuyuan Road
Haidian District, Beijing 100089, China
Tel: 86.10.5190.6086
Fax: 86.10.5190.6087
Email: semichina@semi.org

Hsinchu
11F-2, Taiyuan 1st St.,
Zhubei City,
Hsinchu County, 
30265, Taiwan 
Tel: 886.3.560.1777 
Fax: 886.3.560.1555
Email: semitaiwan@semi.org

Seoul
Korea World Trade Tower 
4005, 159-1, Samsung-Dong, Kangnam-Ku 
Seoul, 135-729 Korea 
Tel: 82.2.531.7800 
Fax: 82.2.551.3406 
Email: semikorea@semi.org 

Shanghai
2nd floor, 1’’st’’ Building, No.1158, Zhang Dong Road
Zhangjiang Hi-tech Park, Pudong 
Shanghai, China 201203 
Tel: 86.21.6027.8500 
Fax: 86.21.6027.8511
Email: semichina@semi.org 

Singapore
161 Lavender Street 
#04-04
Singapore 338750 
Tel: 65.6339.6361 
Fax: 65.6339.6637 
Email: semisingapore@semi.org 

Tokyo
4-7-15 Kudan-Minami 
Chiyoda-ku
Tokyo 102-0074, Japan 
Tel: 81.3.3222.5755 
Fax: 81.3.3222.5757 
Email: semijapan@semi.org 

SEMI has offices in every major microelectronics, PV and display 
manufacturing region in the world.
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